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Einblicke in die Leiterplattenproduktion
des indischen Subkontinents sind selten —
noch steht die aufstrebende PCB-Industrie
Indiens vor gewaltigen Hindernissen

Auf der ,productronica‘ und der ,SEMICON
Europa‘ présentieren Firmen ihre Highlights
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Im Dezember verleiht der FED zum 3. Mal die
,PAUL Awards* fiir den talentierten Nachwuchs

Graphit ist fiir die Herstellung der Li-ION-
Batterien von E-Autos von grofier Bedeutung
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Das schweizerische SGO-Leiterplattenseminar in Uitikon
glanzte erneut mit Fachvortrigen und Marktanalysen

Beim 80. Treffen des Séchsischen Arbeitskreises Elektronik-Techno-
logie wurde iiber keramische Systemkomponenten gesprochen
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ventec

INTERNATIONAL GROUP

Qualitativ hochwertige
Basismaterialien
und Prepregs

Flexible, zuverlassige
Supply-Chain-Losungen

e

Ventec International Group

Ventec ist Spezialist fur die-Herstellung

von hochwertigen'Basismaterialien und
Prepregs. Unser globales Vertriebsnetz
liefert kundenspezifische Supply-Chain-
Losungen in allen Regionen der Welt.

Mit komplett ausgestatteten Service-Zentren
in China, Grof3britannien, Deutschland

und USA, ist niemand besser positioniert,
um die Bedirfnisse der globalen
Leiterplattenindustrie zu bedienen.
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Bei einem Firmenbesuch verdeutlichte ein ausfiihrliches Interview
die Innovation der 3D-AOI
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Titelbild

Koh Young ist der weltweit fiihrende Hersteller von 3D-
Inspektionsldsungen fiir die Elektronikfertigung. Das Un-
ternehmen bietet innovative Systeme, die mithilfe von Op-
tomechatronik-Technologie und 3D-Bildverarbeitung eine
prazise Messung von Leiterplatten und Bauteilen ermdg-
lichen. Diese Technologie optimiert die Qualitatskontrolle,
erhoht die Produktionseffizienz und reduziert Ausschuss.
Koh Young spielt eine wichtige Rolle in der Elektronikbran-
che und tragt zur Gewahrleistung von Produktqualitat und
Fertigungsprozessverbesserungen bei. Uberzeugen Sie
sich selbst von unseren innovativen Losungen auf unserem
Messestand A2.377 auf der Productronica in Miinchen.

www.kohyoung.com
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enthalt exklusive Mitglieder-
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Fachverband fir Design,
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Fachverband Elektronik-Design e. V. W
Tel. +49 30 340 60 30 50 1430
info@fed.de, www.fed.de J
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Tel. +31 46 4264258
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Fachverband Electronic
Components and Systems

Tel. +49 69 6302-276 bzw. -251
zvei-be@zvei.org, www.zvei.org
461
Fachverband PCB

and Electronic Systems

Tel. +49 69 6302-437
PCB-ES@zvei.org, www.zvei.org

INTERNATIONAL
MICROELECTRONICS

AND PACKAGING SOCIETY -
Deutschland e. V. 1471
Tel. +49 3677 69-3381
martin.schneider-ramelow@imaps.de
www.imaps.de

Forschungsvereinigung w
Raumliche Elektronische
Baugruppen 3-DMID e. V. 1486
Tel. +49 911 5302-9100

info@3dmid.de, www.3dmid.de J

DVS - Deutscher Verband ‘
flr SchweiBen und

verwandte Verfahren e. V.
Tel. +49 211 1591-0 1495
romina.krieg@dvs-hg.de

www.dvs-ev.de
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